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Rdo'jSme? Ansys g

Co délame?

Nabizime komplexni sluzby ve virtualnim prototypovani a vypocetnich
analyzach. Zajistujeme odbornou technickou podporu, konzultace
Vasich vypodéta a projektovou spolupraci.

Prodej Skoleni, seminare Technicka Zakazkové
softwaru a konference podpora vypocty . v e
Virtualni
Nase spoleénost modelovani

Od roku 1991 se vénujeme navrhim T
a implementaci softwaru pro vypocetni analyzy. pOmOCI
Jsme Ansys Channel Partnerem — dodavame simulacniho
precizni systém, ktery dokaze diky virtualni
simulaci zcela nahradit prototypy.

softwaru Ansys
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TechSoft v cislech

Spole¢né pomahame firmam v naSem regionu byt
konkurenceschopnymi a skute€¢né inovativnimi.

35

Let na trhu

150+

Projektu/
benchmarku/rok

33

Specialistu

200+

Aktivnich
zakazniku

18

Let partner
Ansys

4

Lokality
(+ vzdalené)

Nalezneme
Feseni i pro
Vasi

firmu
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Nase sluzby

Jsme pripraveni pomoci Vam resit Vase ulohy...
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DODAVKA SKOLENI UKAZKOVE ULOHY TECHNICKA PODPORA
SOFTWARE
Nalezneme
N N ” @
S e — Feseni i pro
. (@) )
A = e Vasi
e 222 <] [
firmu
OUTSOURCING SEMINARE VYVOJ / UPRAVA

A KONFERENCE SOFTWARE

Tech=oft 5



Seznam zastoupenych fyzik

Nalezneme
el v Feseni i pro
o) il | RN Vasi firmu
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Vybrané reference Ansys e

partof SYMOPSYS®  PARTNER
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Proudéni a
chlazeni




- Zak

ladni a pokrocilé modely

2D/3D

Volnd/nucend konvence

Staciondrni/nestacionarni déje

Interni / externi proudéni

Laminarni [ pfechodové/ turbulentni proudéni

Sdileni tepla vedenim, proudénim, salanim, fGzovou zménou

Externi aerodynamika Interni aerodynamika




Time = 100.0

Zakladni i pokrocilé modely

> FAzové zmeény

>  Simulace &astic (DPM)
> Rozpad tekutiny na kapicky (VOF)
>  Rotaéni objekty (MRF)

»  Provdzané ulohy (FSI, Sunload, teplotni napjatosti)
- Chemické reakce a spalovani




- Parametrické metody

>  Design of Experiments

> Vytvofeni odezvovych ploch

»  Citlivost parametrd na cilovou funkci

> ldentifikace dudlezitych parametrd pro optimalizaci
> PFima& optimalizace i rychla z odezvové plochy

- Neparametrické metody

>  Adjoint Solver

> Hleddani optimdlniho tvaru pro dané operacni podminky
> Mesh Morpher and Optimizer

> Optimdalni tvar odvozen z pocatecni geometrie
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Elektronikao




. Typlcke ulohy

Elektromagnetické ztraty = zdroj tepla
> Vedeni tepla strukturou (kontaktni materialy, odpory)
> Odvod tepla proudénim - volnd/nucend konvekce
> Snadné tvorba komponent - chladi¢/ventilator, deska,..
> Jouleovo teplo

Teplotni deformace

Teplota




PCB desky
> Prdce s Layoutem desky - tisténé spoje
>  Vrstvené desky — vedeni tepla ve vrstvach/prokovech

Bez zahrnuti vrstev




- Elektro — mechanické analyzy

> Kombinace PCB a zastavby

>  Mechanické namahani

> Vibracni analyzy

>  Namdahdani soucdstek

> Zatizeni teplotnim cyklem

> Unava pdajky

> Automatickd tvorba dokumentace
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Strukturdini
mechanikao




Geometrické nelinearity

> Velké deformace
>  Kontaktni Glohy

Materialové nelinearity

»>  Chovani za mezi kluzu

> Pryze a pény

> Materidly s paméti

> Teceni materialt (Creep), ..




Modalini analyza

> Vlastni tvary kmitani a frekvence

Harmonické buzeni
>  Amplitudo-frekvencni charakteristika

Nahodné vibrace
>  Statisticky pfistup PSD
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. Stacionarni S
»  Ustdlené teplotni pole MWPa
- Nestacionarni
» Prechodové stavy

- Teplotni diletace

» Deformace a napéti od
teplotni roztaznosti

Napéti

Deformation
mm

Teplota

Deformace
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Optika




. Typlcke ulohy

Automotive osvétleni
>  Svételné systémy a svitidla + optimalizace
> Simulace lidského vidéni
>  Optickd validace materialQ
>  Zobrazovaci optika
>  Navrhy optickych €lend, systémy pro senzory a detektory




Typickeé Glohy
> Legislativni pozadavky
> Vzhledy - vizualizace
> Tolerancing
> Raytracing




Jsme dalSim ¢lenem Vaseho tymu

-y TechSoft Engineering, spol. s r.o. Milevska 2095/5, Praha

\ Ansys Select Channel Partner Nam. Dr. E. BeneSe 284/3, Ostrava
Milevska 2095/5, Praha, 140 00 Trida Tomase Bati 3067, Zlin

«» info@techsoft-eng.cz Prazska 502, KoSice, Slovensko
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Kde nas najdete

(@) Instagram Linked [T} 6 YouTube

techsoft_eng Techsoft engineering Techsoft engineering techsoft.eng

TechSoft Engineering
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https://www.instagram.com/techsoft_eng/
https://www.linkedin.com/company/2089023
https://www.youtube.com/channel/UCkjKIuDHdbY2ZHIcZVwBqBQ
https://www.facebook.com/techsoft.eng/

Jsme
pFipraveni
Vam pomoci

s FeSenim
Vasich akolu
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